Pytania do przedmiotu , Iniynieria ukladow i systemow scalonych”
semestr Zimowy

1) Podaj zasady tworzenia pliku symulacyjnego.

2) Czy sktadnia PSPICE jest czuta na wielko$¢ liter?

3) Jak umieszcza si¢ komentarze w pliku symulacyjnym PSPICE?

4) Jak definiuje si¢ rezystor?

5) Jak definiuje si¢ kondensator?

6) Jak definiuje si¢ cewke?

7) Jak definiuje si¢ niezalezne zrodio napieciowe i pragdowe?

8) Jak oznaczony jest globalny wezet masy?

9) Co to sg wezly ,,floating” 1 czy sg dozwolone w symulowanym obwodzie?
10) Jakie przyrostki warto$ci mozna stosowac¢ w sktadni SPICE?

11) Jaka jest dopuszczalna sktadnia zapisu wartosci?

12) Co to jest temperatura nominalna i biezgca temperatura symulacji?
13) Jakie sg zasady w definiowaniu modeli?

14) Jaki jest model rezystora?

15) Jaki jest model cewki?

16) Jaki jest model kondensatora?

17) Jakie sg analizy podstawowe mozliwe do wykonania w symulatorze PSPICE?
18) Co to jest analiza statlopradowa?

19) Co to jest analiza czestotliwosciowa?

20) Co to jest analiza czasowa?

21) Co to jest analiza Fouriera?

22) Co to jest analiza .OP?

23) Co to jest analiza .TF?

24) Co to jest analiza .SENS?

25) Co to jest analiza .NOISE?

26) Gdzie umieszczane s3 wyniki analiz wykonywanych w PSPICE?
27) Do czego stuzy polecenie .IC?

28) Do czego stuzy polecenie NODESET?

29) Do czego stuzy polecenie .SAVEBIAS?

30) Do czego stuzy polecenie .LOADBIAS?

31) Jakie polecenia stuza do operacji na plikach 1 jakie sg skutki ich dziatania?
32) Jak powotuje sie tranzystor bipolarny?

33) Jak powotuje si¢ tranzystor MOS?

34) Jak powotuje si¢ diode?

35) Jak powotuje si¢ napieciowe i pragdowe zrodia sterowane?

36) Jak deklaruje sie i powotuje poduktady?

37) Jak mozna si¢ odnie$¢ do elementow, pradow i napie¢ w podukiadach?
38) Do czego stuzy polecenie .PARAM?

39) Do czego stuzy polecenie .FUNC?

40) Podaj liste operatorow i funkcji predefiniowanych w PSPICE.

41) Do czego stuzy polecenie .STEP?

42) Do czego stuzy polecenie . TEMP?



43) Z jakich materiatow wykonuje si¢ w uktadach scalonych $ciezki przewodzace?

44) Jak w uktadach scalonych projektuje si¢ nastepujace elementy: rezystory, kondensatory, cewki,
tranzystory, diody?

45) Jakie sg ograniczenia w wykonywaniu rezystorow w strukturach uktadéw scalonych?

46) Jakie sg ograniczenia w wykonywaniu kondensatoréw w strukturach uktadow scalonych?

47) Co to sa reguty technologiczne? Jakie sg ich podstawowe typy?

48) Jakie sg gtowne koszty produkcji uktadow scalonych?

49) Co to sg uszkodzenia twarde 1 migkkie?

50) Na jakie rodzaje uszkodzen podatne sg uktady cyfrowe?

51) Na jakie rodzaje uszkodzen podatne sa uktady analogowe?

52) Co to jest uzysk na poziomie ptytki pétprzewodnikowe;j?

53) Podaj modele uzysku na poziomie ptytki poétprzewodnikowe;.

54) Co to jest okno procesu technologicznego?

55) Co to jest wskaznik mozliwo$ci?

56)Jakie wartosci wskaznika mozliwosci daja w rezultacie rozsadne wartosci uzysku
produkcyjnego?

57)Co to sg rozrzuty wzgledne i bezwzgledne procesu technologicznego i1 jakich ich wartosci
mozna si¢ spodziewaé w przypadku uktadow CMOS praktycznie zrealizowanych?

58) Od czego zalezy wzgledne dopasowanie elementéw w strukturze uktadu scalonego?

59) Jakie sa techniki poprawiania dopasowania elementéw w uktadach scalonych?

60) Co to jest zjawisko elektromigracji 1 jak mozna go unikngc¢?

61) Na czym polega zatrzaskiwanie si¢ uktadow CMOS 1 jak tego unikngc¢?

62) Ktore wyprowadzenia uktadow CMOS zabezpiecza si¢ przed ESD?

63) Jakie s techniki zabezpieczania przed ESD?

64) Jakie funkcje spetniajg wyprowadzenia I/O w uktadach analogowych?

65) Jakie funkcje spetniaja wyprowadzenia I/O w uktadach cyfrowych?

66) Podaj schemat i wlasciwosci lustra prgdowego CMOS.

67) W jakim celu stosuje si¢ lustra pradowe kaskadowe?

68) Podaj schemat i scharakteryzuj najwazniejsze wtasciwosci pary roznicowej CMOS.

69) Podaj podstawowe parametry i sposoby ich pomiaru dla wzmacniaczy operacyjnych.

70) Podaj schemat prostego dwustopniowego wzmacniacza CMOS.

71) Podaj podstawowe wlasciwosci prostego dwustopniowego wzmacniacza CMOS.

72) Co oznacza stwierdzenie ze wzmacniacz operacyjny jest wewnetrznie skompensowany?

73) Co to jest wejSciowe napiecie niezrownowazenia WO 1 jakie konsekwencje ze soba niesie jego
istnienie?

74) Podaj schemat inwertera CMOS.

75) Jakie zakresy pracy wystepuja w tranzystorach MOS inwertera CMOS w czasie gdy zmienia
si¢ jego stan na wyjs$ciu?

76) Podaj schemat inwertera kluczowanego CMOS.

77) Podaj schemat bramki CMOS NAND.

78) Podaj schemat bramki CMOS NOR.

79) Jak mozna zmieni¢ liczbe wej§¢ bramki CMOR NOR lub NAND i czy mozna to wykonywaé
bez ograniczen?

80) Podaj schemat i gtowne parametry bramki transmisyjnej CMOS.

81) Jakie parametry uktadow CMOS wptywaja na czasy propagacji uktadow cyfrowych?

82) Co to jest stata czasowa procesu CMOS?

83) W jaki sposob wykonuje si¢ stopnie wyjsciowe uktadow cyfrowych CMOS?

84) Na czym polegaja rezystancyjne i pojemnosciowe sprzgzenia zaktocen?

85) Jak mozna unika¢ sprzezen zaktocen?

86) Co to jest margines zakldcen?

87) Jakie sg gtdéwne sktadniki mocy rozpraszanej w cyfrowym uktadzie CMOS?



88) Od czego zalezy maksymalna moc jakg mozna rozproszy¢ w uktadzie scalonym?

89)Na czym polega projektowanie hierarchiczne uktadéw i1 systemow scalonych oraz jakie sg
glowne zalety 1 wady takiego podejscia?

90) Jakie sg techniki prawidlowego projektowania obwoddw zasilania uktadow scalonych?

91) Jakie sa techniki prawidlowego projektowania systemow mieszanych analogowo-cyfrowych?

92) Jak weryfikuje si¢ poprawnos$¢ projektu uktadu cyfrowego?

93) Jakie sa tendencje rozwojowe uktadow i systemow scalonych?



